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株式会社 SDC エンジニアリング 御中 

   年   月   日 

署名：            

 

採用募集に関する個人情報取扱い合意書 

 

採用募集に関する個人情報取扱いについて、下記の内容であることを合意いたします。 

 

記 

 

１．利用目的について 

個人情報の利用目的は以下の内容である。 

 

・求人採用募集に係る採用査定を目的とする。 

 

上記以外の目的のための利用は行なわない。 

 

２．個人情報の第三者への提供について 

 以下の場合を除き、応募者の事前承諾なく、個人情報を第三者へ提供を行わない。 

（１）法令に基づく場合 

（２）個人及び公衆の生命、健康、財産等の重大な利益を保護するために必要なとき 

 

３．個人情報の委託について 

 下記の場合に、上記の利用目的の達成範囲内で、個人情報の取扱いの全部または一部を

委託することがある。委託にあたっては、十分な個人情報の保護水準を満たしている者

を選定し、委託を受けた者に対する必要、かつ適切な監督を行う。 

 （１）外部就職情報サイトにて応募者を募る際の、個人情報の直接書面による取得 

 （２）採用選考の適正検査等を行う際、適正検査取扱い業者への診断依頼 

 

４．個人情報提供の任意性について 

本人よりの個人情報の提供は任意である。ただ、本合意書による同意ができず個人情報

の提供がされない場合には、正式応募として認められない場合がある。なお、それ以外

の応募者への不利益はないものとする。 

 

５．個人情報に関する相談窓口 

＊個人情報に関する開示・変更・削除・利用停止等の申し出は当社個人情報対応窓口担

当（下記）まで。 

株式会社 SDC エンジニアリング 個人情報相談窓口担当 

 ＴＥＬ０９２－４５１－５０８２ 

－以上－ 


